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ESITii
Esit TR-4 Yeni Nesil Ekranh
Yuk Hucresi Transmitteri

o

w0 Oled elram ve 310 tug fakmi ile kolay kullonim

m 6-400Hz ayorlanabilic yiiksek Gmekleme iz

= Kolay kalibrasyon (Dijital, 0 ve Yik ile Kalibrosyon)

= 3 yollu galvanik yolinm ile giriifi engelleme

B Wi-fi ve Bluetooth boflonh ile kullomim ve ayar imkam

W Genig gkag ve haberleyme sagenekleri

Esit TR-4 yeni nesil yiik hijcresi tronsmiteri 6Hz ile 400Hz aresinda oyardonabilir érmekleme hiz, koblolu ve koblosuz bojlont
Gzellikleri ve kolay kalibrasyen yetenadi ile sbomasyen sishemlerinin ihtiyag duyacag 1im telmik Szelliklers sohiptiv. Esit TR-4 yeni
nesil ekranly yik hiicresi transmitteri ekran ve tuglan yordsmiylo meniiden koloy oyar yopabilme imkonino sohigtir. Yenilikg
tasarim, bluetoath ve wi-fi bajlontis: ile mobil dhazlor veya wi-fi Ezerinden menddeki fim ayorlan degigtirme imkani sanor.
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Haberbegme va (ikiglar

= R5485 modbus hoberlesme ile tim porometrelers uzoktan erigim ve kontrol

w 0-20mA / 0-10Y (16 bit) oyorbonabilir analog ghag, seri gi; koynaf gerektirmeyen dohili beslemeli
w USB dzerinden bilgisayora agirhik bilgisi ginderebilme destedi

w Wifi ve Bluetooth koblosuz haberlesme ile mobil dhazlordan erigim ve komtrol
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UUY EGIT it eltrosit hncaimsikes e -

rsibfositcom. ir Hraadepe Mod. ebn {infi Nc He-14 34 ﬁ" c E 0@ m

sarvisfesicomtr  (desddy - el T 45006551808
> Bilgiicin Ref No: 66456



EDITOR

Genel Yayin Yonetmeni

Orhan Erenberk
Editor Ekibi

Onur Dil

Marco Marangoni
Sati ve Pazarlama
Naki Sarikaya

Web Administrator
Marco Prinari
Dagitim Direktorii
Onur Dil

Pazarlama Direktorii
Marco Prinari

Tiirkiye Sorumlu
Miidiir ve

Yonetim Kurulu
Baskani

Orhan Erenberk

Tasarim ve Ofset Hazirlik
Art Director / Ali Gokge Yilmaz

Kreatif Ajans
DIGITALI AGENCY

www.reklamajansi.com.tr / istanbul

Baski Tarihi : Eyliil 2026

Degerli Okurlarimiz,

2026 yilinin son ¢eyregine yaklasirken sanayi diinyasinda degisimin hizi giderek
artiyor. Kiiresel ekonomide belirsizliklar devam ederken Ureticilerin giindeminde
artik yalnizca kapasite artigi degil; verimlilik, otomasyon, dijitallesme ve rekabet
glct var. Ozellikle makine sektdriinde yasanan teknolojik donlsim dikkat
cekici. CNC ve takim tezgahlarindan robotik sistemlere, akilli sensérlerden
yapay zeka destekli Uretim planlamasina kadar pek ¢ok teknoloji artik ayni
Uretim ekosisteminin parcalari haline geliyor. Fabrikalar daha fazla veri Uretiyor,
makineler birbirleriyle daha fazla iletisim kuruyor ve Uretim sireglerinde insan ile
teknoloji arasindaki is birligi giderek glcleniyor.

Yapay zeka da bu dénisimin en dnemli basliklarindan biri. Birkag yil dncesine
kadar daha cok yazilim dinyasiyla iligskilendirilen yapay zeka, bugiin Uretim
hatlarinda kalite kontrolden kestirimci bakima, enerji yonetiminden Uretim
planlamasina kadar ¢ok farkli alanlarda karsimiza ¢ikiyor. Onimiizdeki dénemde
rekabetin dnemli dlgtide bu teknolojileri kimin daha hizli degil, kimin daha dogru
ve verimli kullandigiyla sekillenecegini distiniyoruz.

Turkiye sanayisi acisindan da benzer bir déniisiim ihtiyaci s6z konusu. Uretim
maliyetleri, finansmana erisim ve uluslararasi pazarlardaki rekabet, sirketlerimizi
daha yiksek katma degerli Uretime ydneltiyor. Bu nedenle teknoloji yatinmlari
artik yalnizca blyuk sirketlerin giindeminde degil; KOBI'lerden ihracatgi
Ureticilere kadar sanayinin hemen her kesimi igin stratejik &nem tasiyor.

Tam da boyle bir dénemde sektérimiiz énemli bir bulusmaya hazirlaniyor.
MAKTEK Avrasya 2026, 28 Eylul-3 Ekim tarihleri arasinda Istanbul TUYAP Fuar
ve Kongre Merkezi’nde gerceklestirilecek. Takim tezgahlar, CNC teknolojileri,
metal ve sac isleme makineleri, kesici takimlar, 6lgiim ve kalite kontrol sistemleri,
CAD/CAM uygulamalari, kaynak teknolojileri ve endustriyel robotlar basta olmak
Uzere Uretim dlnyasinin birgcok énemli alani ayni ¢ati altinda bulusacak.

Endustri Dlnyasi olarak biz de MAKTEK Avrasya 2026’da yerimizi alacagiz.

MAKTEK’i yalnizca yeni makinelerin sergilendigi bir fuar olarak gérmuyoruz.
Boylesine blylk organizasyonlar sektériin gelecegine iligkin dnemli ipuclar
da veriyor. Ureticilerin hangi teknolojilere yatinm yaptigini, otomasyonun
hangi noktaya ulastigini ve o6nimuizdeki yillarda fabrikalarmizda hangi
sistemleri daha fazla gdérecegimizi yakindan takip etme firsati sunuyor.

Ayni zamanda fuarlar, sektérimizin en 6nemli giicli olan insanlar bir araya
getiriyor. Ureticiler, tedarikgiler, miihendisler, yatirimcilar ve sektor profesyonelleri
yuz ytze goérusiyor; yeni is birliklerinin ve yatinmlarin temelleri atiliyor.

Endustri Dinyasi olarak yillardir oldugu gibi sanayimizin gelisimini, yeni
yatinmlari ve teknolojik déntisimi yakindan takip etmeye devam ediyoruz. EylUl
sayimizda da makine ve Uretim teknolojilerindeki yeniliklerden sirketlerin yeni
yatinmlarina, otomasyondan dijital dénlisime kadar sektériin glindemindeki
gelismeleri sizlere aktariyoruz.

Ayin sonunda ise sektoriimiiziin kalbi istanbul’da, MAKTEK Avrasya’da atacak.
Biz de orada olacagiz. MAKTEK Avrasya 2026’da gortismek dilegiyle...
Keyifli okumalar.
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Tetra Pak'tan Gidanin Gelecegini Sekillendiren
Yeni Nesil Ambalaj Coziimu: Tetra Recart®

Degisen yasam
aliskanliklar ve daha
stirdirtilebilir bir gelecek
arayisi gida ambalajlarinin
dontisimdind hizlandinyor.
Geleneksel ambalajlarda
tiiketilen pek cok gida,
artik yeni nesil kagit bazl
ambalaj ¢oziimleriyle
buluguyor. Tetra Pak
Orta Avrasya Pazarlama
Direktorii Gaye Atakan,
yeni nesil ambalaj
¢oziimlerinin yikselisini
ve Tetra Recart®in
sundugu inovasyonlari
degerlendiriyor.

1. Gida ambalajlarinda
yeni nesil ¢oziimlere
yonelik ihtiyaci hangi
tiiketici trendleri
sekillendiriyor?

Yogun sehir yasami, hibrit
calisma diizenleri, tek
kisilik hanelerin artisi ve
srdirilebilirlik odag;
cevresel etkisi diisiik,
pratik, kolay taginabilen ve
kullanim kolayligi sunan
irinlere yonelik talebi
gliclendiriyor. Tiirkiye'de
genc yetiskinlerin
%38,5'inin tek basina
yasamasl da bagimsiz
yeme aligkanliklarinin

ve porsiyonlama gibi
ihtiyaclarin 6nem

kazandigini gosteriyor.
Ozellikle ac-1sit-tiiket
kolayhgi ile hazir yemek
kategorisinde hizla
biiyiiyen bir firsat oldugunu
goruyoruz. 2026—-2029
doneminde pazarin yillik
bilesik biiyime oraninin
(CAGR) %8,6 olmasl
bekleniyor. Tetra Pak, bu
ihtiyaca cevap olarak hazir
yemek sektoriinde de gida
¢oziimleriyle dreticilerin
yaninda yer aliyor.

2, Tetra Recart® bu
degisen beklentilere
nasil yanit veriyor?
Tetra Recart®, geleneksel
ambalajlarda sunulan
salca, corba, sos, hazir
yemek, bakliyat, sebze
drtinleri, bitki bazl gidalar
ve hatta evcil hayvan yas
mamasl gibi bircok Grtiniin
karton bazli ambalajlarda
sunulmasini miimkiin
kilyor. Ozellikle Tiirkiye
pazarinda domates salcasi,
domates sosu veya kiip
seklinde dogranmis
versiyonlar one ¢ikiyor.
Hafif ve dikddrtgen formu;
depolama, tagima ve

raf kullaniminda alan
verimliligi saglarken, kolay
acilabilir yapisi tiketici
deneyimini destekliyor.
Tetra Recart®, geleneksel
ambalajlara alternatif,
maliyet acisindan rekabetci
ve Olceklenebilir bir ¢ozim
sunarken, genis yiizey
alani markalarin raflarda
ve dijital kanallarda daha
guiclti bir goriinirliik elde
etmesine olanak taniyor.

3. Kiiresel olcekte gida
ambalajlarinda nasil
bir doniigiim yaganiyor?
Geleneksel kategoriler
bu yeni doneme nasil
adapte oluyor?
Pratiklik, stirdiiriilebilirlik,
lojistik verimlilik ve
farkhilasma gibi bagliklar
doniisimd hizlandiriyor.
En giincel drneklerden biri
ise ton baligi kategorisi.
Tetra Recart® sayesinde,
Ispanyol deniz iiriinleri
ireticisi Jealsa ile raf
omrii gerektiren ton baligi
icin sektortin ilk karton
bazli ambalaj ¢oziimiini
gelistirdik. Bu ton balg
ornegi, kokli ve yerlesik
kategorilerde de inovasyon
ve farklilasma icin Gnemli
firsatlar oldugunu
gosteriyor.

4. Tetra Pak olarak bu
doniigiimde nasil bir rol
listleniyorsunuz?

Tetra Pak olarak, gida ve
ambalaj sektoriinde bircok
yeniligin onciiligiinii
tstlenirken, sektoriin
ilklerine imza atan ¢dziimler
gelistirmeyi siirdiiruyoruz.
Tetra Pak Uriin Gelistirme
Merkezlerimiz araciligiyla
recete gelistirme, liriin

19, |

Bu bir ilandir.

URUN HABERLERI

testleri ve pilot diretim
siireclerinde de is
ortaklanmizin yaninda
yer aliyoruz. Boylece yeni
triin ve ambalaj fikirlerinin
gelistirme asamasindan
uretime gegisine kadar
farkh asamalarda

teknik uzmanligimizi
sunuyoruz. Ureticilerin
operasyonel ihtiyalarina
uygun ¢ozimler
gelistirmelerine de destek
oluyoruz. Amacimiz, i
ortaklanmizin degisen
tiketici beklentilerine ve
sektoriin donisiimiine
uyum saglayabilecek iiriin
ve ambalaj ¢oziimleri
gelistirmelerine katki
sunmak. Oniimiizdeki
donemde de benzer
doniistimlerin farkl

gida kategorilerinde hiz
kazanmasini bekliyoruz.

P> Bilgiicin Ref No: 67123
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Dusuk Torkla Yuksek Sizdirmazhik Sunan Plug Vanalar

Kolay Bakim, Disiik Tork Gereksinimi Ve 150 15848-1 Uyumly
Tasarimla Zorlu Proseslere Yonelik Coziim

LEON TEKNIK, Crane
Energy & Chempharma
Flow Solutions markalari
arasinda yer alan XOMOX'un
L-TORQ Plug Vanalarini
endistriyel kullanicilarla
bulusturuyor. Klasik sleeved
plug vana ozelliklerini
koruyan L-TORQ serisi;
diisiik tork gereksinimi,
kolay bakim ve gelistirilmis
sizdirmazlik yaklagimiyla
kimya, petrokimya,
madencilik ve zorlu proses
uygulamalarina yonelik
alternatif bir ¢6ztim
sunuyor.

Diisiik Tork ile Daha
Verimli Otomasyon
L-TORQ tasariminin 6ne
¢tkan ozelliklerinden biri,
klasik sleeved plug vanalara
kiyasla tork gereksiniminin
azaltilmasina odaklanmasi.
Daha diisiik calisma torku,
uygun maliyetli otomasyon
paketlerinin kullanilmasina
imkan verirken aktiiator
secimini de kolaylastiryor.

ENDUSTRI
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Komple kartus kiti

ve hat lizerinde hizli
bakim imkani, servis
islemlerinin daha kisa
stirede gerceklestirilmesini
destekliyor. Bagimsiz
plug ve boyun salmastrasi
ayarina izin veren yapl

ise bakim ve sizdirmazlik
ayarlarnnin uygulama
gereksinimlerine gore
yonetilebilmesini sagliyor.

Sizdirmazhk ve Emisyon
Kontroliine Odaklanan
Tasarim

Seri, kacak emisyon
standardi 1SO 15848-1
gerekliliklerini karsilamak
uzere gelistirilmis durumda.
Govdede PTFE sleeve'in
360 derece tutunmasini
saglayan ozel kanallar ile
PTFE ve paslanmaz celik
atmosferik sizdirmazlik
ringleri, sizdirmazhk
performansini destekleyen
temel tasarim unsurlari
arasinda yer aliyor.

L-TORQ Plug Vanalar tam

vakum altinda sizdirmazlik
saglayacak sekilde
tasarlanirken, APl 607 4th
Edition kapsaminda yangin
emniyetli (firesafe) tasarim
secenegi de sunuluyor.

Kimya, Petrokimya ve
Madencilikte Genis
Kullanim Alani

L-TORQ Plug Vanalar;
altin, giimds ve nikel
madenciliginden giibre
fabrikalarina, fosforik ve
siilfiirik asit tesislerinden
amonyak ve klor-alkali
proseslerine kadar

farkl uygulamalarda
kullanilabiliyor. Vakum
uygulamalari, kimya
tesisleri ve petrokimya
prosesleri de iiriin ailesinin
hedef kullanim alanlan
arasinda bulunuyor.

Yanici, yapigkan veya toksik
akiskanlarin bulundugu
proseslerde farkli malzeme
ve tasarim secenekleri,
uygulamaya ozel vana
konfigiirasyonlarinin
olusturulmasina imkan
veriyor.

Prosese Ozel Vana
Konfigiirasyonlan

Uriin ailesinde kati partikiil
orani yiiksek akiskanlar
icin tam gecisli (Full Bore),
polimerize akiskanlar ve
stilfiir hatlarricin 151 ceketli,
yiiksek basing uygulamalari
icin 3D Top Seal tcli
sizdirmazlik sistemli
secenekler bulunuyor.

Kuvvetli asit hatlarriin
PFA kapli, hidroflorik
asit uygulamalari icin HF
Service, hassas kontrol
gerektiren prosesler

icin Control Cage ve

rafineri uygulamalan

icin Oversized Plug Vana
¢ozimleri sunuluyor.
Tanker uygulamalarina
yonelik EN14432 sertifikal
konfigiirasyonlar da iiriin
secenekleri arasinda yer
alyor.

Farkli Proseslere Uygun
Malzeme Alternatifleri
Govde, plug ve kapak icin
A216 W(CB, ASTM A351Gr.
CF3M, SS 316, SS 304, Alloy
20, Hastelloy B, Hastelloy
C, Super Duplex ve Inconel
dahil farkli malzeme
secenekleri bulunuyor.

Bu cesitlilik, akiskanin
kimyasal 6zellikleri ile
basing, sicaklik ve korozyon
kosullarina gére uygun
malzeme seciminin
yapilabilmesini destekliyor.

Uluslararasi Kalite ve
Uygunluk Onaylan
L-TORQ irtin ailesinin
kaynak dokiimaninda

150 15848-1 BH (03
200°CSSA3 (TA-LUFT),

CE Marking, EU Type

Test Approval, AD 2000
Merkblatt HPO, Lloyd’s
Register AP 607 4th
Edition ve TUV SUD
onaylari dahil cesitli kalite
ve uygunluk belgeleri
listeleniyor. EN14432
tehlikeli kimyasallarin
tasinmasina yonelik tanker
ekipmani standardi ve KTA
1401 niikleer uygulama
standardi da belirtilen onay
ve yeterlilikler arasinda
bulunuyor.
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Kompakt Pakette
80 Watt DC/DC Gl

S B 41 Girs Arali Ve %92 ye
Varan Verimlilik

URUN HABERLERI

TRACO POWER, TEN 80WI Serisi DC/DC doniistiiriiciiler- Entegre koruma ve kontrol
le 21 in¢ ayak izinde 80 W gii¢ sunuyor. 210,43 in¢ Giris ile ¢ikis arasinda 1.500 V DCizolasyon saglayan TEN
boyutlarindaki kapsiillenmis, korumali metal paket; mobil 8OWI; agiri sicaklik, asini yiik, asin gerilim ve kisa devre
ekipmanlar, enstrimantasyon, haberlesme ve endiistriyel korumalarini bir araya getiriyor. Uzaktan agma/kapama ve
elektronikte alan tasarrufu saglyor. ¢ikis ayarn, gli¢ yonetiminin uygulamaya gore diizenlenme-
sini saghyor. [EC/EN/UL 62368-1 giivenlik standardina gore
Genis giris ve sicaklik araligi sertifikali seri, dagitilmig glic mimarilerinde kullanilabiliyor
Seride 9-36V DCve 18-75V DC olmak lizere 4:1 giris ve ii¢ yil garantiyle sunuluyor.

gerilimi secenekleri bulunuyor. Tim modeller hassas regiile
edilmis, tamamen izole cikislar sunuyor. %92'ye varan
verimlilikle —40 °Cile +60 °C arasinda gi¢ diisiirmeden
calisan dondstiriiciiler icin, daha yiiksek sicaklik kapasitesine

yonelik istege bagl sogutucu da mevcut. M Bilgiici Ref No: 67063

Sadece Anybus ile birlikte dcretsiz verilen

konfigiirasyon yazilhimin kullanarak, programlamaya

ihtivag duymadan, hemen her end. cihaz veya makineyi
istediginiz tiim endistriyel aglar ile habe:les_.tirehilirs.ini:r_o

Baglan. Yapilandir. Tamam! . &

Emixon Diomasyon Lid.
Tel: 0216 420 8347/ 0216 420 1860

L]
ik erariiogiiay emikon
whivrw.Emikonotomasyon.oom P> Bilgiicin Ref No: 66466 sekkili distribtdr ;



oo

URUN HABERLERI

Kablosuz Sensor Verilerini Otomasyona Tastyan
Endustriyel Gateway

128 Senstr Kapasitesi, Coklu Protokol Destegi Ve
1,000 Metreye Varan Kablosuz lletisim

ESCOM-es, endiistriyel
durum izleme
uygulamalarinda kablosuz
sensorlerden gelen verileri
mevcut otomasyon
altyapisina aktarmak

iizere gelistirdigi Wi-

GaTe (Wireless Gateway)
¢oziimiiyle sensor agi ile
PLC, SCADA ve diger kontrol

sistemleri arasinda ortak bir

iletisim noktasi olusturuyor.
Sistem, farkli haberlesme
teknolojilerinin ayni tesiste
birlikte kullaniimasini
destekleyerek saha
verilerinin giivenilir ve
kesintisiz bicimde kontrol
katmanina taginmasini
hedefliyor.

Kablosuz Sensorlerden
PLC ve SCADA
Sistemlerine

Wi-GaTe, sahadaki
sensorlerden aldig

olciim ve durum
verilerini isleyerek farkli
haberlesme altyapilari
iizerinden kontrol

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE

sistemlerine aktarabiliyor.
Sensor tarafinda BLE ve
LoRa kablosuz iletisim
seceneklerini destekleyen
sistem; goriintiileme ve
otomasyon sistemleriyle
Modbus RTU, Modbus
TCP, Profibus ve Profinet
protokolleri iizerinden
haberlesebiliyor.

Bu yapi sayesinde kablosuz
sensor altyapisinin
mevcut PLC ve SCADA
sistemlerine entegrasyonu
tek bir gateway iizerinden
gerceklestirilebiliyor.
Wi-GaTe TCP seceneginde
toplanan veriler

bulut sistemlerine de
aktanlabiliyor ve ESCOM-
es Dashboard lizerinden
izlenebiliyor.

Tek Gateway ile 128
Sensore Kadar Baglanti
Sistemin one ¢ikan
ozelliklerinden biri, ayni
anda 128 kayith MAC
adresini desteklemesi. Bu
kapasite, cok sayida 6l¢iim
noktasinin bulundugu
tiretim tesislerinde ve genig
endiistriyel uygulamalarda
sensor verilerinin merkezi
olarak toplanmasina olanak
saglyor.

Wi-GaTe yalnizca dl¢iim
verilerini degil; bagli
sensorlerin sinyal kalitesi,
MAC adresi ve eneji
durumu gibi sistem
bilgilerini de izleyebiliyor.
Boylece sensor aginin
calisma durumu hakkinda
ilave bilgiler kontrol
sistemine taginabiliyor.

BLE ve LoRa ile Esnek
Kablosuz Haberlesme
Kablosuz haberlesme
tarafinda Wi-GaTe, BLE
icin +8 dBm, LoRa icin
ise +30 dBm RF iletim
giicii sunuyor. BLE, yakin
mesafedeki sensorlerle
diistik enerji tiiketimli veri
aligverisini desteklerken
LoRa altyapisi daha uzun
mesafeli haberlesmeye
olanak taniyor.

Harici anten baglantilanyla
kapsama alani
genisletilebilen sistem,
kaynak dokiimanda
belirtilen kosullarda kapali

alanlarda 100 metreye, agik
alanlarda ise 1.000 metreye

kadar kablosuz sensor
iletisimini destekliyor.

Farkh Protokolleri
Bulusturan lletisim
Merkezi

Wi-GaTe, yalnizca kablosuz
ve kablolu protokoller
arasinda veri aktarimi
yapan bir doniistirticii
olarak dedgil, farkli
sensor ve otomasyon
altyapilarini ayni sistem
altinda birlestiren bir
iletisim merkezi olarak
konumlaniyor.

Cesitli baglanti secenekleri
ve endiistriyel haberlesme
protokolleri, sistemin
farkli tesis mimarilerine
uyarlanmasini
kolaylastinrken uzak
sensor noktalarindan
gelen verilerin merkezi
otomasyon altyapisina
aktariimasini sagliyor.

Zorlu Endiistriyel
Ortamlara Uygun
Caligma Araligi

8-28VDC besleme
araliinda calisan Wi-GaTe,
-20 °Cile +85 °Carasindaki
ortam sicakliklarinda
kullanilmak iizere
tasarlanmig durumda.

Enerji santralleri,

tiretim tesisleri, akilli

bina sistemleri ve loT
tabanli endistriyel
uygulamalara yonelik
gelistirilen ¢oziim; kablosuz
sensorlerden gelen verinin
mevcut otomasyon
sistemlerine aktanlmasini
kolaylastirarak saha ile
kontrol sistemi arasindaki
veri akisini tek bir gateway
altyapisinda birlestiriyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67113
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Panolarda Kompakt

Enerji Noktas|
7U Serisi le Esnek Montaj Ve Garsel Kontrol

, guvenlilir
ve kesintisiz

FINDER, 7U Serisi pano tipi prizlerle elektrik panolarinin kuru-
lum, test ve bakim siireclerinde ihtiya¢ duyulan enerji erisimini
kompakt bir yapida sunuyor. Ol¢ii aletlerinin sarj edilmesi, dizis-
tu bilgisayarlarin baglanmasi ve gegici aydinlatma saglanmasi
gibi islerde kullanilan seri, pano icindeki alanin verimli degerlen-
dirilmesine ve enerji durumunun izlenmesine odaklaniyor.

45 mm genislikte esnek montaj

Yalnizca 45 mm genigligindeki 7U Serisi, pano i¢inde diger
bilegenlere daha fazla alan birakiyor. EN 60715 standardina
uygun 35 mm DIN rayina monte edilebilen prizler, gerektiginde
dogrudan panel yiizeyine vida ile de sabitlenebiliyor. Bu iki
montaj secenegi, farkli pano diizenlerine uyum saglyor.

LED gostergeyle enetji takibi

Opsiyonel LED gosterge, prizde enerji bulunup bulunmadiginin
anlik olarak gorilmesini sagliyor. Bakim ve onarim sirasinda
enerji durumunun gorsel olarak takip edilebilmesi, personelin
plano icindeki calisma kosullarini degerlendirmesine yardima
oluyor.

Farkli fis tiplerine uygun secenekler

Uluslararasi projelerde farkli priz standartlarina uyum saglamak
isteyen pano ureticileri icin seride ii¢ secenek bulunuyor. 7U.00,
Avrupa'da yaygin kullanilan Schuko ve Italyan Bipasso fis tipleri-
ne; 7U.01, Fransiz tipi Type E sistemlere; 7U.02 ise Kuzey Amerika
tipi Type B sistemlere yonelik ¢ziimler sunuyor. Sari RAL 1021
renk secenegi, kritik devrelerin veya kesintisiz gii¢ kaynagi (UPS)
beslemelerinin standart sebeke baglantilarindan ayirt edilmesi-
ne yardimai oluyor. Boylece pano i¢inde devrelerin gorsel olarak
tanimlanmasi kolaylastyor.

Endiistriyel kosullara uygun yapi
7U Serisi, —40 °Cile 470 °Carasindaki ¢alisma sicakhgi arali-
giyla endustriyel pano uygulamalarina yénelik bir yapi sunuyor.
230V ACgerilimde 16 A kadar nominal akim tasima kapasitesi,
pano ici enerji ihtiyaclarinin karsilanmasini destekliyor. Kompakt
boyutlar, farkl montaj olanaklari ve gorsel tanimlama secenek-
leri, dagitim panolarinda diizenli ve erisilebilir bir enerji noktasi
olusturmay kolaylastinyor.

P> Bilgiicin Ref No: 66691
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CAN Aglarinda Hizh Anza Teghisi

Sinyal Oliimii ve Protokol Analiziyle Hizl Hata Tespit

EMIKON OTOMASYON,
GEMAC tarafindan
gelistirilen CAN-Bus

Tester GT3 ile endistriyel
makinelerde CAN ve CAN FD
aglarinin devreye alinmasi,
bakimi ve ariza teghisine
yonelik kapsamli bir analiz
¢0ziimi sunuyor. Taginabilir
sistem; fiziksel sinyal
ol¢timii, protokol analizi,
osiloskop, veri kaydi ve

renk tabanl degerlendirme
fonksiyonlarini tek
platformda bir araya
getirerek haberlesme
kaynakli sorunlarin daha
hizl ve sistematik bicimde
incelenmesini destekliyor.

CAN ve CAN FD Aglarini
Fiziksel Seviyeden
Protokole Kadar
Inceliyor

CAN-Bus Tester GT3;
(lassic CAN ve CAN FD
sistemlerinin yani sira
(ANopen, DeviceNet,

SAE J1939, ISOBUS ve
NMEA2000 tabanli aglarda
kullanilabiliyor. Ag yuki,
hata mesajlari, CAN gerilim
seviyeleri, besleme ve
ekranlama gerilimleri

gibi farkl parametreler
analiz edilebiliyor.

Agdaki cihazlar ayri ayri
degerlendirilebiliyor

ve cihaz bagina 30'a

kadar ol¢tim degeri

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE

gortntiilenebiliyor. CAN
FD tarafinda 5 Mbit/s'ye
kadar veri hizlarinin
desteklenmesi, sistemin
gtincel CAN tabanli
uygulamalarda da
kullaniimasina olanak
saglyor.

Osiloskop ve Kablolama
Testiyle Sorunun
Kaynagina Iniyor
GT3'tin osiloskop ve sinyal
¢ozimleme ozellikleri
sayesinde CAN-H ve CAN-L
sinyalleri fiziksel seviyede
incelenebiliyor. Dort
adimli kablolama testi;
terminasyon, baglanti ve
sinyal kalitesi kaynakli
sorunlarin belirlenmesini
destekliyor. Logger
fonksiyonu ise ol¢iim
degerlerinin zaman
icindeki degisimini
kaydediyor. Boylece siirekli
gortilmeyen veya belirli
calisma kosullarinda ortaya
¢ikan aralikli haberlesme
problemlerinin arastirimasi
kolaylastyor.

Renk Tabanh Akalli
Degerlendirme

@GT3, dl¢iim sonuclarini
belirlenen sinir degerlerle
karsilastirarak yesil, sari
ve kirmizi gostergeler
izerinden normal, uyari
ve kritik seviyelerde

sunuyor. Sinir degerlerinin
farklr CAN aglarinin
calisma kosullarina

gore ayarlanabilmesi,
degerlendirme sisteminin
farkli uygulamalara
uyarlanmasini saghyor.

Bu gorsel degerlendirme
yaklagimi, teknik

ekiplerin cok sayida

olcim degerini daha

hizli yorumlamasina ve
potansiyel sorunlu noktalari
onceliklendirmesine
yardimci oluyor.

CANopen ve SAE J1939
Verilerini Ger¢ek
Zamanh Analiz
Mantiksal analiz tarafinda
CANTX/RX, CANopen

RX ve SAE J1939 RX
fonksiyonlan bulunuyor.
CAN mesajlan gonderilip
alinabiliyor ve sembolik
olarak ¢oztimlenebiliyor.
(ANopen ve SAE J1939
aglarindaki veriler gercek
zamanli gortintilenirken
acil durum mesajlari,
protokol ihlalleri ve
cevapsiz sorgular da analiz
edilebiliyor. Boylece fiziksel
sinyal durumu ile protokol
seviyesindeki haberlesme
davranisi ayni ariza

teshis surecinde birlikte
degerlendirilebiliyor.

Kestirimci Bakimda
Referans Ol¢iim
YaklagimiGT3 yalnizca
ariza meydana
geldikten sonraki

teshis calismalarinda
degil, kestirimci bakim
uygulamalarinda da
kullanilabiliyor. Saghkh
calisan sistemden alinan
referans ol¢iimlerin
periyodik sonuglarla
karsilagtinlmasl; gerilim,
sinyal kalitesi ve hata
sayllanindaki degisimlerin

zaman icinde izlenmesini
saglyor. Ornegin CAN
tabanli bir mobil i
makinesinde sagliklr
calisma sirasinda alinan
referans ol¢iim, sonraki
kontroller icin temel
olusturabilir. Olgiimlerin
yesilden sariya gegmesi
veya sinyal kalitesinin
bozulmasl, ilgili hattin
ariza olusmadan dnce
incelenmesine yardimci
olabilir.

Sahada Tasinabilir
Kullanim ve PDF
Raporlama

Saha kullanimr igin
tasarlanan CAN-Bus Tester
GT3, bataryali tablet ve
ayri bir 6l¢im kafasindan
olusuyor. Yaklasik 8 saate
kadar calisma siiresi sunan
sistemde olctimler proje
bazinda saklanabiliyor.
Test sonuglarinin

PDF raporlarina
donistiiriilebilmesi;
devreye alma, servis

ve periyodik bakim
calismalarinda ol¢iimlerin
kayit altina alinmasini

ve ge¢mis sonuglarla
karsilagtinlmasini
kolaylastinyor.

Tek Platformda Cok
Katmanl CAN Analizi
Fiziksel 6l¢iim, protokol
analizi, osiloskop, kayrt ve
renk tabanli degerlendirme
ozelliklerini ayni sistemde
bir araya getiren CAN-Bus
Tester GT3; CAN aglarinin
devreye alinmasl, ariza
teshisi ve kestirimci

bakim siireclerinde teknik
ekiplerin farkl seviyelerdeki
sorunlan tek bir platform
izerinden incelemesine
olanak taniyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67111



Karmastk Parcalarda Temassiz Konfokal Olciim

Saniyeler Icinde Profil Kontrold, Yiksek Hassasiyet Ve
Uretim Alaninda Hizli Ger Bildirim

Guntimiz tiretim
stireclerinde artan
hassasiyet beklentileri,
olciim ve kalite kontrol
operasyonlarinin

daha hizli, givenilir

ve Uretime entegre
bicimde yiiriitilmesini
gerekli kilyor. Ozellikle
karmasik geometrilere
sahip hassas parcalarin
kontroliinde geleneksel
yontemler zaman kaybina
yol acabilirken, yeni nesil
optik ol¢tim teknolojileri
iretim siireclerine onemli
avantajlar saglhyor.

Bilginoglu Endiistri'nin
piyasaya sundugu
VICIVISION, optik

olciim teknolojisindeki
deneyimini konfokal sensor
teknolojisiyle birlestirerek
ozellikle kamali miller
(splined shafts) gibi
kompleks parcalarin
olctimiine yonelik bir ¢oziim
sunuyor. Yeni nesil TECHNO
VICIVISION sistemlerine
entegre edilebilen konfokal
linite, makinenin tim
olciim araliginda calisarak

kapsamli kalite kontrol
siireclerine olanak taniyor.

Laboratuvardan Uretim
Alanina Tasinan Ol¢iim
Teknolojisi

Geleneksel kalite kontrol
stireclerinde hassas
parcalarin ol¢im icin
tretim hattindan alinarak
metroloji laboratuvarina
tasinmasi ve yiiksek
hassasiyetli cihazlarda
kontrol edilmesi gerekebilir.
Bu siire¢, hem zaman
kaybina hem de retim
akisinda kesintilere neden
olabilir.

VICIVISION konfokal sensor
sistemiyle ol¢tim iglemleri
dogrudan iretim alaninda
gerceklestirilebilir. Boylece
operatorler liretim sirasinda
hizl geri bildirim alabilir,
makine durus siireleri
azaltilabilir ve proses
kontrolii daha etkin hale
getirilebilir.

Saniyeler I¢inde
Temassiz Profil Kontrolii
Konfokal sistem, kamali
millerin temassiz olarak

yalnizca birkag saniye icinde
olctilmesini saglar. Tek bir
tarama ile parcanin profili
yeniden olusturularak dig
tstii ve dis dibi caplar,
kanal dlculeri, salgi
degerleri ve kamali millere
0zqui kritik geometrik
ozellikler analiz edilebilir.
Sistem yalnizca optik 6l¢iim
prensibine dayanmaz;
yuksek ¢oziinurluklii optik
kamera ile konfokal sensorii
bir araya getiren hibrit bir
olctim yaklagimi sunar.
Optik kamera parcanin di
profilini hassas bicimde
yakalarken, konfokal sensor
klasik optik sistemlerle elde
edilmesi zor olan mesafe

ve derinlik dl¢iimlerini
gerceklestirir.

Karmasik Geometriler
Icin Yiiksek Hassasiyet
Cift teknolojili 6l¢iim
yaklagimi sayesinde
parcanin hem dis yiizey
ozellikleri hem de i¢
geometrileri tek sistem
uzerinden kontrol edilebilir.
Statik ve dinamik di
olciimlerin yani sira
kanallar, oluklar ve hassas
tolerans gerektiren ig
detaylar giivenilir bicimde
dogrulanabilir.Bu ozellik;
otomotiv, hassas isleme
ve yiiksek hacimli tretim
yapan sektorlerde kalite
kontrol siireclerinin
hizlandinimasina katki
saglar.

Daha Az Durug, Daha
Kontrollii Uretim

Yiiksek adetli Giretimlerde
kalite kontrol asamasindaki
bekleme siireleri tiretim
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verimliligini dogrudan
etkiler. VICIVISION konfokal
sistemi; ol¢tim siirelerini
azaltmasi, operator
kullanimini kolaylastirmasi
ve dijital raporlama
ozellikleriyle izlenebilirligi
artirmas sayesinde retim
siireclerine deger katar.

Hizli 6l¢iim sonuglari,
uygunsuz parcalarin daha
erken tespit edilmesini ve
proses degisikliklerine daha
hizli miidahale edilmesini
destekler; boylece fire
oranlarinin azaltiimasina
katki saglar.

Akilli Metroloji ile
Gelecegin Kalite
Kontrolii

Karmagik tornalanmig

veya taslanmig parcalarin
olciiminde konfokal sensor
teknolojisi, geleneksel
metroloji yontemlerine
qliclii bir alternatif sunar.
Ol¢tim islemini ayn bir
laboratuvar siireci olmaktan
¢ikanp iretimin dogal bir
parcasi haline getirerek hiz,
hassasiyet ve otomasyonu
ayni yapida bulusturur.

Operator dostu yapi
sayesinde ol¢iim

islemleri 6zel metroloji
uzmanligi gerektirmeden
gerceklestirilebilir ve
uretim hattinda hizl karar
alma siiregleri desteklenir.
Dijital 6lcim altyapisi ise
sonuglarin kayrt altina
alinmasina ve kalite
siireclerinde izlenebilirligin
gliclendirilmesine olanak
tanur.

P> Bilgiicin Ref No: 67093
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9D Serisi Yiksek Akim Dagitim Bloklan
80A125A,175A, 250 Ave 400 A
Nominal Akim Secenekleriyle 5 Farkli Model

Endiistriyel elektrik
panolarinda ve kontrol
kabinlerinde giivenli, esnek
ve yiiksek kapasiteli gii¢
dagitimi her gecen giin
daha kritik bir ihtiyag haline
geliyor. Pano iireticileri

ve miihendislerin, dar
alanlarda maksimum
performans ve giivenlik
sunan komponentlere
duydugu bu ihtiyaca
Finder, yenilikgi 9D Serisi
Yiiksek Akim Dagitim
Bloklariile yanit veriyor.

Tek Uriinde U Farkh
Kullanim Secenegi

Finder 9D Serisi, temelde
elektrik panolari ve kabinler
icindeki yiiksek akim gii¢
kablolarinin birlestirilmesi
ve dagitilmasi

amaciyla ozel olarak
tasarlanmistir. Bu seriyi
endiistride one ¢ikaran

en belirgin inovasyon,

tek bir drtinde li¢ farkl

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE

kullanim konfigiirasyonu
sunabilmesidir:

« Tek Kutuplu Dagitici: Ana
gii¢ girisinin, uygulama
gereksinimine gore 4, 6,

10 veya 11 farkl ¢ikisa
bolinmesinisaglar.

+ Coklu Kutuplu Dagitici: lki
iriind kopriileyerek daha
fazla ¢ikisa ulasilabilir.

« Gruplama (Birlestirme):
Ozellikle yenilenebilir enerji
alanindaki giines enerjisi
(solar) uygulamalarinda
son derece avantajli olan bu
ozellik, birden fazla girigin
birlestirilerek tek bir cikis
elde edilmesini saglar.

Yiiksek Kapasite ve
Teknik Ustiinliik

Farkl gii¢ ihtiyaclarina
gore olceklendirilebilen
9D Serisi; 80 A, 125 A, 175
A, 250 A ve 400 A nominal
akim secenekleriyle 5
farkli model barindinr.

(ihazlar, modele bagli
olarak 7, 8 veya 12 baglanti
noktasi sunmaktadir. Zorlu
endiistriyel standartlara
uyum saglayan tniteler,
1000 VAC/1500VDC
nominal gerilime kadar

ve 8 kV darbe gerilimi
dayanimina dayanikl
sekilde calisabilmektedir.
Aynica sistem, 400 A'lik
modelinde 18.000 A'e (1s)
varan kisa siireli dayanim
akimi (Icw) ve tiim
modellerde 100 kA kisa
devre akim dayanim (SCCR)
kapasitesi ile Ust diizey
guvenilirlik saglamaktadir.
9D Serisi, hem Bakr (Cu)
hem de Aliiminyum (Al)
kablolarla uyumlu yapisiyla
saha uygulamalarinda
esneklik yaratirken, 185
mm?” kesit alanina kadar
olan biiyiik kablolarin
baglantisina olanak tanir.

Montaj Kolayligi ve
Kullama Odakli Tasarim
Finder, bu seride montaj
ve bakim siireclerini
hizlandiran akilli tasarim
detaylarina yer veriyor.
(ihazlar standart 35 mm
DIN rayina (EN 60715)
monte edilmek iizere
tasarlanmigtir. Coklu
kullanimlarinda, yan yana
gelen initeler istenirse
mekanik olarak birbirine
kilitlenebilir. Urtinlerin
govdesi, yangin ve Isi
giivenligini saglamak icin
UL94 V0 standartlarina
uygun plastikten
dretilmigtir. Cihazlarin

tizerinde, kullanicilarin
akim/gerilim degerlerini,
sertifikalari ve vida sikma
tork ayarlarini rahatca
okuyabilecegi bir kapak
yer almaktadir. Bu kapak
ters cevrilebilmektedir,
boylece uygulamada
esneklik saglar. Ayrica

her bir iriin, kullanima
hazir bir isaretleme kiti
(L1,L2,L3,N, PE, +,-) ile
birlikte sunularak pano ici
etiketlendirme islemlerinde
zaman kazandinr.

Sonug

CE, UL ve EAC uluslararasi
onaylarina sahip,
-20...470 °Cortam
sicakliklaninda kararli

bir sekilde calisabilen

9D Serisi Yitksek Akim
Dagitim Bloklari; elektrik
ve kumanda panolariile
buat kutularinda yerden
tasarruf saglarken, yiiksek
enerji dagitimini en
giivenilir standartlarda
gerceklestirmek isteyen
profesyoneller icin ideal
¢oztimdiir.
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Korozif Akiskanlara Teflon Kapli Vanalar

TA-Luft 2021 le i

LEON TEKNIK, Crane
Energy & Chemparma Flow
Solutions Tiirkiye Yetkili
Distribiitori olarak, Crane
Xomox XLB Serisi Teflon
Kapl Kiiresel Vanalarin 1SO
15848-1 standardina denk
TA-Luft 2021 sertifikasina
sahip oldugunu duyuruyor.
Bu sertifikasyon, kacak
emisyonlarin kontroliine
yonelik yiiksek sizdirmazlik
performansini ve test
kriterlerini dogrularken,
drtin ailesini ozellikle
kimyasal etkisi yiiksek ve
korozif proses uygulamalari
icin one ¢ikaryor.

Genis Calisma Araligi ve
Korozyona Karsi Koruma

XLB Serisi Teflon Kapl
Kiiresel Vanalar, standart
olarak DN15-DN150 ¢ap
araliginda, -10 °Cile +-204

°Csicaklik araliginda ve
PN16 basing sinifinda
calisabiliyor. Diisiik tork
degerleri, daha kiiciik
akttiatorlerle calisma
olanagi saghyor.

Akiskanla temas eden tiim
ic yuzeylerin PFA Teflon ile
kaplanmasi, vanay korozif
akiskanlara kars korurken
zorlu proses kosullarinda
uzun sireli kullanim

icin onemli bir avantaj
olusturuyor.

Sizdirmazhg
Giiclendiren Patentli
Tasarim

Patentli biitiinlesik darbe
soniimleyici tasarim

ile tek parca ikinci dist

kiire ve mil yapisi,

diizgiin hareket ortami
olusturarak kaplamadaki
deformasyona bagli kiire ve
mil problemlerinin oniine
gecmeyi amacliyor.

Basing destekli SX
sizdirmazlik contasi,
yatay yiikler altinda mil
cevresinde sabit temas
saglayarak akiskanin
atmosfere kagisina karsi
sizdirmazligi destekliyor.
Contasiz iki parcali govde
tasarimindaki metal-metal
temas yiizeyi ise boru
hattindan gelebilecek
kuvvetlere karsi govde
direncini artinrken Teflon

ksek Sizdirmazlik ve Dilgiik Emisyon

kaplamanin stres altinda
korunmasina katki saglyor.

Kompakt Govde, Esnek
Otomasyon Secenekleri

|ki parcali kompakt govde
yapisl, ozellikle paralel boru
hatlari gibi alanin sinirli
oldugu uygulamalarda
kurulum kolayligi saghyor.
Manuel kullanim kollu veya
disli kutulu el kumandasiyla
gerceklestirilebiliyor.
ON/OFF uygulamalarinda
vana; XRP tek veya cift
etkili pnomatik aktuator ya
da elektrik aktiiatoriiyle,
uygulamanin gerektirdigi
mekanik veya proximity
limit switch box ve solenoid
yon valfiyle entegre
edilebiliyor. Sistem,
operasyonel testleri
tamamlanmig ve kullanima
hazir bir ¢6ziim olarak
tedarik edilebiliyor.

Oransal Kontrolde
Hassas Debi Yonetimi

XLB Serisi, kimyasal etkisi
yiiksek akiskanlarda ve
korozif calisma sartlarinda
oransal kontrol vanasi
olarak da kullanilabiliyor.
XRP tek veya cift etkili
pnomatik aktuator iizerine
entegre edilen pnomatik,
elektro-pnomatik

veya dijital pozisyoner
secenekleriyle hassas debi

—
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kontrolii hedefleniyor.

Basincli havanin uygun
olmadigi dig ortam
uygulamalarinda ise
oransal kontrol moduilii
ile tork ve limit switchleri
entegre edilmis elektrikli
aktiiatorler alternatif bir
¢0ztim sunuyor.

Emisyon Kontrolii ile
Proses Giivenligini Bir
Araya Getiren Yapi

TA-Luft 2021
sertifikasyonu, PFA Teflon
kaplr i¢ yuzeyler, diisik
tork gereksinimi ve farkl
otomasyon secenekleri
bir araya geldiginde

XLB Serisi; kimya ve
proses endiistrilerinde
sizdirmazlik, korozyon
dayanimi ve kontrol
hassasiyetini ayni ¢6ziimde
bulusturuyor.

Uriiniin tasarim yaklagimi,
yalnizca akiskanin giivenilir
bicimde kontrol edilmesine
dedgil, kacak emisyonlarin
sinirlandinlmasi ve

dretim stireclerinde
operasyonel giivenilirligin
desteklenmesine de
odaklantyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67117
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Yeni Nesil Yari Iletkenler I¢in Entegre Test Coziimler
Probe Card Testinden SiC Ve GaN Giig Bilesenlerine, Elektriksel Ve

Termal Dogrulama Tek Platform Yaklagimiyla Genigliyor

o — e ——, =
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SEICA, yariiletken
endstrisine yonelik yeni
nesil test ¢cozimlerini 13-15
Ekim 2026 tarihlerinde San
Francisco'daki SEMICON
West fuarinda sergilemeye
hazirlaniyor. Sirket; probe
card iiretim siireclerine
yonelik yeni Flying Probe
PILOT ¢oziimiintin yani

sira gii¢ yari iletkenlerinin
elektriksel ve termal
karakterizasyonuna
odaklanan 520 1S* ve

$20 RTH sistemlerini
tanitacak. Coziimler,
Ar-Ge agamasindan
yiiksek hacimli tiretime
kadar SiC ve GaN gibi yeni
nesil bilegenlerde test
dogrulugu, izlenebilirlik
ve dretim verimliligini
desteklemeyi amacliyor.

Probe Card Uretim
Siirecini Bastan Sona
Test Eden Flying Probe
Probe Card Test icin
gelistirilen Flying Probe
PILOT, donanim ve
yazilim yeteneklerini tek
platformda birlestirerek
dretim stirecinin farkh
asamalarinda test
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yapilmasina olanak
taniyor. Sistem; montaj
oncesinde MLO (multilayer
organic) ve PCB kartlarinin
ayri ayn test edilmesini,
montaj sonrasinda

ise in-circuit (ICT) ve
fonksiyonel testlerin
gerceklestirilmesini
destekliyor.

Son dogrulama asamasinda
PCBile MLO birlikte

test ediliyor ve MLO-

P(B arayuziindeki her
baglanti ICT yontemiyle
kontrol edilebiliyor.

Sistem, ag uzunluklari
veya MLO bilesenlerinden
kaynaklanan direng
farkhiliklanini dikkate alarak
ozel test programlarini
otomatik olusturabiliyor.
DSP tabanl ol¢iim
teknolojisi ve yiiksek hizl
kapasitif test ozellikleri

ise karmasik probe card
uygulamalarinda hassas ve
tekrarlanabilir ol¢iimleri
destekliyor.

SiC ve GaN Gii¢
Bilesenleri I¢in Tek
Kutuda Statik ve
Dinamik Test

5201S%, SiC ve GaN gibi
ayrik giic yart iletkenlerinin
elektriksel karakterizasyonu
icin gelistirilen bir test
sistemi. Statik DC ve
dinamik AC testlerini

tek bir platformda bir
araya getiren “one-

box” yaklagimi, temel
elektriksel parametrelerin
ayni sistem tizerinden
olctilmesini saglyor.
Modiiler ve 6l¢eklenebilir
yap, ihtiyaclara gore

test yeteneklerinin
genigletilmesine ve

saat basina test edilen
birim sayisinin (UPH)
artinlmasina olanak
taniyor. Mendi tabanli
yazilim test kurulumunu
kolaylastinrken, entegre
osiloskop gibi araclar hata
aytklama sureglerini ve
sonuglarin izlenebilirligini
destekliyor.

Gii¢ Yari lletkenlerinde
Termal Direng ve
Baglanti Sicakhigi
Analizi

$20 RTH sistemi, gii¢
bilesenlerinin termal
davranisini degerlendirmek
icin termal direng
karakterizasyonunu
gelismis giic ve sogutma
yonetimiyle bir araya
getiriyor. Sistem yalnizca
urtin dogrulama

ve karakterizasyon
calismalarinda degil,
uretim ortaminda da
kullanilabiliyor. MOSFET,
BJT ve IGBT gibi gii¢

yar iletkenlerinde
verimlilik kadar baglanti
(junction) sicakhg da
glivenilirlik agisindan

kritik onem tasiyor. 520
RTH, anahtarlamali gii¢
kaynaklarinda calisan gii¢
MOSFET'lerinin termal
stresini degerlendiriyor.
Olciilen verilerin cihazin
fiziksel ozellikleriyle birlikte
analiz edilmesi; baglanti
sicakliginin ongoriilmesine,
uygun termal marjlarin ve
sogutucu gereksinimlerinin
belirlenmesine yardima
oluyor.

Uretim Ekosistemine
Entegre VIVA Yazilim
Platformu

Sistemlerin tamaminda

kullanilan VIVA™ yazilim
platformu, test altyapisinin
uretim ekosistemiyle
entegre calismasini
destekliyor. MES etkilesimi,
izlenebilirlik, gercek
zamanli veri toplama ve
onarim operasyonlari

ayni yazilim altyapisi
iizerinden yonetilebiliyor.
Platformda yer alan yapay
zeka tabanli tanilama
gelistirmeleri, hata
tespitinin iyilestirilmesini
ve optimize edilmig test
stratejilerinin onerilmesini
hedefliyor. Boylece test
sistemleri yalnizca 6l¢iim
yapan bagimsiz ekipmanlar
olmaktan ¢ikarak iiretim
verilerinin daha genis

bir dijital altyapi icinde
degerlendirilmesine katki
saglyor.

Ar-Ge'den Yiiksek
Hacimli Uretime

1986 yilinda kurulan Seica,
elektronik kartlar, modiiller
ve yart iletkenlere yonelik
test sistemleri gelistiriyor.
Sirketin ¢oziimleri
otomotiv, elektrikli araclar,
telekomiinikasyon, tiiketici
elektronigi, enerji, ulagim
ve savunma gibi farkl
sektorlerde kullanihyor;
portfoyiinde yiiksek
yogunluklu probe card ve
wafer testine yonelik ozel
sistemler de bulunuyor.

2026'da 40. yihinr kutlayan
sirket, SEMICON West
2026 kapsaminda yeni
test teknolojilerini 238
numarali standinda
sektor profesyonelleriyle
bulusturacak.

P> Bilgi icin Ref No: 67121



Bataryasiz Sensorle Makine Saqligi Takibi

Titresim, Stcaklik ve Basinci Tek Sisteme

t

ESCOM-es, endiistriyel
ekipmanlarin mekanik,
termal ve proses davranisini
ayniizleme altyapisinda
degerlendirmek amaciyla
gelistirdigi ViTPr-es ile
titresim, sicaklik ve basing
olctimlerini tek sistem
mimarisinde bir araya
getiriyor. Kendi enerjisini
ureten kablosuz ve
bataryasiz sensor sistemi,
kestirimci bakim ve makine
sadhdi uygulamalarinda
farkli fiziksel parametrelerin
siirekli izlenmesine yonelik
biitiinlesik bir ¢oziim
sunuyor.

Titresim, Sicaklik ve
Basing Tek Izleme
Altyapisinda

ViTPr-es, endiistriyel
makinelerde ii¢ eksenli
titresim, sicaklik ve basing
olctimi gerceklestirmek
izere tasarlanmig bir sensor
sistemi. Motor veya makine
govdesinden alinan titresim
ve yiizey sicakligi verileri
ekipmanin mekanik ve
termal davranisinin takip
edilmesini saglarken, ayri
basing probu pompa veya
ilgili proses hattindaki
basing degisimlerinin
gercek zamanli izlenmesine
olanak veriyor. Farkli fiziksel
noktalardan elde edilen

bu verilerin ayni izleme

altyapisinda birlestirilmesi,
ekipmanin genel calisma
durumunun daha kapsamli
degerlendirilmesini
mimkiin kiliyor.

Uc Eksenli Titresim
Ol¢iimiiyle Mekanik
Degisimlerin Takibi
Yiksek hassasiyetli ti¢
eksenli titresim ol¢iim;
X, Y ve Z eksenlerindeki
hareketi takip ederek
balanssizlik, hizasizlik,
rulman aginmasi ve benzeri
mekanik problemlerin
olusturdugu degisimlerin
belirlenmesine yardimci
oluyor. Ol¢iim frekansi
uygulamaya bagli

olarak 50 Hzile 6 kHz
arasinda degisebiliyor.
Ol¢iim hassasiyeti ise
frekansa bagli olarak
+2g, +4q, +8g, =169
veya £32¢ seviyelerinde
yapilandirilabiliyor. Motor
govde sicakhginin siirekli
takibi anormal termal
degisimlerin goriilmesine
katki saglarken, basing
sensorii proses basinaindaki
diistis, yukselis ve

calisma karakteristigi
degisimlerinin izlenmesini
destekliyor.

Enerjisini Makinenin
Isisindan Uretiyor
ViTPr-es'in temel

e lzliyor

teknolojilerinden biri
termoelektrik Energy
Harvesting (Enerji Hasad)
yapisl. Sistem, takili
oldugu makine yiizeyi ile
ortam sicakhgi arasindaki
5 °Cve lizerindeki sicaklik
farkindan yararlanarak
ihtiyac duydugu enerjiyi
bulundugu ortamdan
iiretiyor.Bu yapi, batarya
degisimi veya kablolama
gereksinimini azaltarak
uzun siireli izlemeyi
kolaylastiryor. Ozellikle
erisimi zor, yiiksek
titregimli veya klasik
sensor altyapisinin
uygulanmasinin gii¢ oldugu
endustriyel noktalarda
kurulum ve bakim
acisindan avantaj saglyor.

Kablosuz Veriler PL(,
SCADA ve Buluta
Aktarilabiliyor

Toplanan veriler BLE veya
LoRa haberlesme altyapilari
lizerinden Wi-GaTe ag
gecidine kablosuz olarak
aktarilabiliyor. Wi-GaTe,
sensor verilerini Modbus
TCP/IP, Modbus RTU ve
Profibus DP gibi endiistriyel
protokoller iizerinden PLC
ve SCADA sistemlerine
iletebiliyor.

Wi-Gale TCP se¢enegiyle
veriler bulut sistemlerine
tasinarak ESCOM-es
Dashboard iizerinden

de takip edilebiliyor.
Boylece bakim ekipleri
titresim, sicaklik ve basing
trendlerini merkezi olarak
degerlendirebiliyor. Kaynak
dokiimana gore 6l¢lim
sonuglari 5-20 saniye
ornekleme hiziyla kesintisiz
izlenebiliyor.
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AgirSanayi :
Uygulamalari I¢in
Esnek Yapi

-40 °Cile 4105 °C calisma
sicakhigina sahip ViTPr-
es'in ol¢tim araliklar ve
mekanik baglanti yapisi
uygulama gereksinimlerine
gore ozellestirilebiliyor.
Basing ol¢lim yapisi da
uygulamaya bagli olarak
degisirken sistem, -1 ile
+100 bar seviyelerine
kadar farkli ol¢im
konfigiirasyonlarina
uyarlanabiliyor. Bu esneklik;
pompa istasyonlari,
hidrolik giic tiniteleri,
kompresor sistemleri,
rediiktorler ve farkl agir
sanayi ekipmanlarinda ayni
sensor platformunun farkl
calisma kosullarina adapte
edilmesini mimkiin kiliyor.

Kestirimci Bakim I¢in
Daha Biitiinciil Veri
Titresim, sicaklik ve basing
verilerinin ayni sistem
altinda degerlendirilmesi,
ekipman saghiginin yalnizca
tek bir parametre lizerinden
degil; mekanik, termal

ve proses davranislari
birlikte dikkate alinarak
izlenmesine olanak veriyor.

Bu yaklasim, bakim
ekiplerinin makinedeki
degisimleri siirekli

takip etmesini ve bakim
kararlarini daha fazla saha
verisine dayandirmasini
destekliyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67112
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Atomik Saatlerde Hassas Kontrol

SPECTRUM
INSTRUMENTATION'in
PXle formatindaki keyfi
dalga bicimi tireteci (AWG)
kartlari, Almanyanin ulusal
metroloji enstitiisti PTB'nin
sezyum cesme saatlerinde
lazer kontroliinii dijital
ortama tagtyor. (SF1 ve
(SF2 saatleri, Uluslararasi
Atomik Zaman'in
olusturulmasina katkida
bulunuyor ve ulusal
referans zaman dl¢egi UTC
(PTB)'yi yonlendiriyor.

Lazerlerle sogutma ve
ol¢iim

Sezyum ¢esme saatlerinde
bir saniye, sezyum-133
atomunun temel
durumundaki iki enerji
seviyesi arasindaki gecige
karsilik gelen igimimin
9.192.631.770 periyoduyla
tanimlaniyor. Atom

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE

PXle AWG Kartlanyla Lazer Yonetimi

bulutu, CSF1'de manyeto-
optik tuzak, CSF2'de

optik melas yontemiyle
hazirlaniyor. Gegis
frekansinin biraz altina
ayarlanan lazerler; Doppler
etkisi, foton sogurulmasi
ve momentumun
korunumu sayesinde
atomlar yavaslatarak
birka¢ mikrokelvine kadar
sogutuyor.

Lazerler arasindaki
kiiciik frekans farki

atom bulutunu yukari
itiyor. Atomlar Ramsey
mikrodalga kavitesinden
yukselirken ve diigerken
iki kez geciyor; ardindan
gecis olasiligi floresans
spektroskopisiyle 6lgiiltiyor.
Her geciste uygulanan
mikrodalga darbesinin
frekansi, yaklagik %50
gecis olasigi saglayacak

sekilde ayarlaniyor. Ardigik
cevrimlerde frekans
sapmasinin yonii tersine
cevrilerek gecis egrisinin

iki yani 6rnekleniyor.
Gercek gecis frekansi, bu iki
frekansin ortalamasindan
elde ediliyor. Yaklasik 1,2
saniyelik cevrim guiniin 24
saati tekrarlaniyor.

Analog devrelerin yerini
AWG kartlan ahyor

Ozel analog devrelerin
uzun vadeli bakimini
kolaylagtirmak amaaiyla
dijital bir alternatif
arastiran Dr. Johannes
Rahm, Spectrum’un AWG
kartlarini sisteme entegre
etti. Kartlar, akusto-optik
modiilatorler tizerinden
|lazer frekanslarini kontrol
eden RF sinyallerini
ireterek sogutma, firlatma
ve algilama asamalarini

destekliyor.

Uygulamaya ozel
calisma modu
M4x.6622-x4 kartlan
dogruluk gereksinimlerini
karsilasa da mevcut

sinyal diretim modlan,

her lazer icin ¢evrimin
belirli anlarinda gereken
dalga bicimi kiimelerini
sunmaya uygun degildi.
Spectrum’un yazilim
miihendisleri iki giin icinde
“Sequence Restart Mode”
ozelligini gelistirdi. Rahm'in
testlerinde hedeflenen
calisma diizeni sagland.
Yeni mod, 65xx ve 66xx
serilerindeki tim AWG'ler
icin iicretsiz giincelleme
olarak sunuluyor ve giincel
stiriiciiler yiiklenerek
etkinlestiriliyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67122
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Robotlarda Butunlesik Yapay Zeka

Jetson Thor lle Algilamadan Harekete Tek Platform

Edge Al

Automation Unleas ed
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AETINA, NVIDIA Jetson
Thor tabanli DeviceEdge
AIE-KT78 ve AIE-KT68 ile
yapay zeka islem giciin,
yuksek bant genislikli
sensor baglantilarini ve
deterministik kontrolii
tek sistemde birlestiriyor.
NVIDIA Blackwell
mimarisini kullanan
platform; cobotlar, insansi
robotlar ve otonom
makinelerde algilama,
karar verme ve hareket
stireclerinin birlikte
yiriittilmesini destekliyor.

iki farkh performans
secenegi

AIE-KT78, Jetson T5000
modiilii ve 256 bit veri
yoluna sahip 128 GB
LPDDRS5X bellekle 2.070
FP4TFLOPS'a kadar
performans sunuyor. Jetson
14000 tabanh AIE-KT68 ise
ayni veri yolu genisliginde
64 GB LPDDR5X bellek ve

1.200 FP4 TFLOPS'a kadar
performans sagliyor. Her iki
model; cok modlu tiretken
yapay zeka, biyiik dil
modelleri (LLM), gorsel-dil
(VLM) ve gorsel-dil-eylem
(VLA) modellerini cihaz
lizerinde calistirarak bulut
gecikmesini azaltiyor ve veri
kontroliini giilendiriyor.

Sensor verisinden
deterministik kontrole

Yapilandirmaya bagh olarak
425 Gbit/s'ye kadar bant
genisligi sunan QSFP28
baglantisi, iki RJ45 10GbE
portu ve sekiz adede

kadar GMSL2 kamera

girisi; yiiksek ¢oziiniirl iklii
kamera, 3D LiDAR, radar,
derinlik kamerasi, IMU

ve endiistriyel sensor
verilerinin iglenmesini
destekliyor. VLA modelleri,
gorsel algilama, dili anlama
ve eylem iiretimini tek
karar siirecinde birlegtiriyor.

Bagimsiz EtherCAT Master
olarak calisan ozel RJ45
1GbE EtherCAT portu,
mikrosaniye diizeyinde
senkronizasyonla

yapay zeka cikarimini
motor, eklem, sensor ve
eyleyicilerle iligkilendiriyor.
Bu yapi, ek kontrol
donanimi ve platformlar
arasi entegrasyon ihtiyacini
azaltirken robotlarin gorev
gegislerini ve hareket
kararlarini destekliyor.

Kompakt yapi ve yazilim
destegi

80 mm kalinligindaki
sistemler, 9—48V DC
besleme ve —25 °Cile +55
°C calisma araligi sunuyor.
USB 3.2, yalitilms dijital
giris/cikislar ve M.2 yuvalari
genisleme saglyor. Linux
tabanl platform; NVIDIA
JetPack 7, CUDA, TensorRT,
DeepStream, Holoscan ve
Isaac ROS'u destekliyor.

=
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NVIDIA Elite Partner olan
Aetina; mekanik tasarim,
termal miihendislik,

kart destek paketi (BSP)
ve sistem entegrasyonu
alanlarinda teknik destek
sunuyor. Dogrulanmis
cevre birimi ekosistemiyle
entegrasyon riskinin

ve toplam sahip olma
maliyetinin azaltilmasi
hedefleniyor. AIE-KT78 ve
AIE-KT68 sevkiyata hazir
olarak sunuluyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67109
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MCU ve MPU Yakinsamas

Hibrit Mimarilerle Daha Fazla Giig

MICROCHIP TECHNOLOGY
gibi Ureticilerin

“hibrit MCU” olarak
adlandirdigi ¢oziimler,
gomiili sistemlerde
mikrodenetleyici (MCU)

ile mikroislemci (MPU)
arasindaki siirin
dedistigini gosteriyor.

Uzun yillar boyunca secim
acikti: MCU'lar basit,
gercek zamanl gorevleri
diisiik maliyet ve diistik
gli tiketimiyle yerine
getirirken MPU'lar, daha
fazla harici bilegen ve

daha yiiksek gii¢ biitcesi
karsihginda gelismis isletim
sistemlerini ve karmagik
uygulamalari ¢alistirryordu.
Gomiilii uygulamalardan
beklenenler arttik¢a

bu aynm giderek
belirsizlesiyor.

Endiistriyel otomasyondan
tibbi cihazlara, akilli ev
merkezlerinden ugta yapay
zeka (Al) digumlerine
kadar pek ok sistem, artik
ge¢miste yalnizca MPU
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sinifiyla iligkilendirilen
baglanti olanaklarina, islem
kapasitesine ve gelismis
yazihmlara ihtiya¢ duyuyor.
Ayni zamanda MCU'lan
gomiilii tasarnimin temel
unsuru haline getiren
giivenilirlik, deterministik
calisma ve maliyet
duyarlihgi da 6nemini
koruyor. Bu gereksinimlerin
bir araya gelmesi,

yari iletken diinyasini
yeniden sekillendirirken
tasanmailan iglemcileri
siniflandirma ve se¢me
yontemlerini gozden
gecirmeye yoneltiyor.

Geleneksel mimarilerin
sinirlan

Geleneksel MCU'lar; hassas
zamanlama kontrol,
ongoriilebilir kesme yaniti
ve yonga iizerinde flash
bellek ile RAM iceren
bagimsiz bir yapi gerektiren
gorevlerde one cikiyor.

Bu ozellikler, MCU'lan
motor kontrolii, sensor
okuma ve basit insan

makine arayiizleri (HMI)
icin ilk secenek héline
getirdi. Ancak giiniimiiz
uriinlerinde giivenli
kablosuz baglanti, grafik
ekranlar, gercek zamanli
isletim sistemi (RTOS) veya
Linux sinifi yazilim yiginlari
ve veriyi buluta gondermek
yerine yerel olarak isleme
yetenegi giderek daha
fazla araniyor. Standart
MCU’lar bu gereksinimleri
karsilamakta zorlaniyor.

Ote yandan, harici dinamik
rastgele erisimli bellek
(DRAM), harici flash bellek
ve gelismis gii¢ yonetimi
kullanimi esas alinarak
tasarlanan geleneksel
MPU'lar, bircok gomdilii
uygulama icin gerekenden
fazla sistem karmasikligi
ve maliyet getiriyor.
Performansi artirmak
amaciyla tam donanimli
bir uygulama islemcisine
yonelen tasanimailar; kart
alani, malzeme listesi
(BOM) maliyeti ve tedarik
zinciri riskleri agisindan
ongormedikleri sorunlarla
kargilasabiliyor. Her iki
uctaki ¢oziimlerin de tam
olarak karsilayamadig
ihtiyaclar, yeni bir bilesen
sinrfina zemin hazirliyor.

Hibrit MCU yaklasimi
Yari iletken sektoriiniin

bu ihtiyaca yaniti,
MCU’larla 6zdeglesen
tasarim ozelliklerini MPU
sinifi islem kapasitesiyle
birlestiren girig seviyesi
MPUlar oldu. Bu ozellikler
arasinda entegre statik

rastgele erigimli bellek
(SRAM), DRAMi islemci
yongasiyla ayni pakette
birlestiren sistem paketleri
(SiP), harici bilesen
ihtiyacini ortadan kaldiran
yonga iizeri cevre birimleri
ve pille calisan ya da isil
acidan kisith uygulamalara
uygun gli¢ mimarileri
bulunuyor. Microchip
Technology gibi iireticilerin
kullandigi “hibrit MCU”
tanimi, bu bilesenlerin ikili
kimligini yansitiyor. Linux
veya diger yonetimli isletim
sistemlerini caligtiran bu
¢oziimler, modern baglanti
standartlarini destekliyor;
makine 6grenmesi (ML)
cikanimi ve grafik arayiizler
icin ek islem kapasitesi
sunuyor. Bunu, MCU tabanli
iirin tasarimallarina tanidik
gelecek ve yonetilebilir
diizeyde bir sistem alani,
gii¢ profili ve entegrasyonla
sagliyor. Bu adlandirma,
hem gomiili tasanm
yaklagimindaki degisime
hem de mimarideki somut
doniistime isaret ediyor.

Asil fark entegrasyonda
MCU ile MPU arasindaki
bu gecis alaninda bilesen
secerken yalnizca islemci
hizina degil, sunulan
entegrasyon diizeyine

de bakmak gerekiyor.
Calisabilir hale gelmek
icin beg ya da alti harici
bilesene ihtiya¢ duyan
birislemdi; kart alani,
montaj karmasiklig,
bilesen uygunlugunun
dogrulanmasi ve ozellikle
tedarik zinciri riski

P> Devami Yan Sayfada



bakimindan gizli maliyetler
tastyor. Ozellikle DRAM
pazari dalgal bir seyir
izleyebiliyor; islemcinin
kendisi bulunabilse bile
bellek kithign tiretimi
durdurabiliyor.

Bellegi yonga iizeri SRAM
araaligiyla veya islemci
ile DRAM'i uygunlugu
dogrulanmig tek bir
bilegende birlestiren SiP
paketleme yontemiyle
entegre eden ¢oziimler,
bu riske maruz kalmayi
azaltiyor. Tasarimalarin
tedarikgilere yalnizca
bilegenin neler
yapabildigini degil,

kac ayn tedarik zinciri
karan gerektirdigini

de sormasi gerekiyor.
Microchip'in SAMOX
hibrit MCU ailesi gibi,
uygunlugu dogrulanmis
tek bir SiP ¢ozimii;
satin alma, uygunluk
dogrulama ve uzun vadeli
tedarik planlamasini
cok yongali ¢oziimlerin
saglayamayacag olciide
kolaylastirabiliyor.
Yazilim destegi de
belirleyici

Donanim entegrasyonu,
MCU ile MPU arasindaki

gecisin tiim giicliklerini
tek basina ¢ozmiiyor.
Yazilim karmasikligi cogu
zaman daha buyiik bir
engel olusturuyor. MCU
ortamlarindan Linux
calistirabilen iglemcilere
gecen tasanmallar; kart
destek paketleri (BSP),
ayqit agaci yapilandirmasi,
cekirdek derleme ve
guivenlik sikilagtirma

gibi konularda kapsamli
bir 6Grenme siireciyle
karsilagtyor. Bu igler,
geleneksel gomuli

sistem ekiplerinin sahip
olmayabilecegi uzmanliklar
gerektiriyor.

Bu alana uygun bir
bilesenin giicli bir

yazilim ekosistemiyle
desteklenmesi gerekiyor.
Hazir BSP’ler, bakimi
diizenli yapilan

Linux dagitimlari,

referans tasanmlar

ve degerlendirme
donanimlari, miihendislerin
hizla prototip gelistirmesini
sagliyor. Bu nedenle
degerlendirme yalnizca
islemcinin veri sayfasiyla
sinirlt kalmamaly; Gireticinin
yazilim desteginin
kapsami, gelistirici

toplulugunun etkinligi ve
dokiimantasyonun kalitesi
de incelenmeli. Teknik
acidan glicli ancak yazilim
desteqi zayif bir islemci,
kullanima hazir kaynaklan
cok daha iyi olan, biraz
daha diisiik kapasiteli

bir bilesene kiyasla daha
fazla mihendislik zamani
gerektirebiliyor.

Secimi uygulama
belirlemeli

Tasarim ekipleri icin

artik “MCU mu, MPU mu
kullanmaliyiz?” sorusu
yeterli bir baglangi¢
noktasi degil. Bunun
yerine uygulamanin
gercekte ne kadar islem
performansina ihtiyag
duydugu, hangi isletim
sistemini veya yazilim
cercevesini gerektirdigi
sorqulanmali. Uriiniin
karsilayabilecegi kart alani,
BOM karmasikligi ve tedarik
zinciri riski de belirlenmeli.
Secilen platformun iiriiniin
kullanim 6mrii boyunca
ne kadar siireyle tedarik
edilebilir ve desteklenir
kalmasi gerektigi de bu
degerlendirmenin bir
parcasi olmali.

Giris seviyesi MPU'lar ve
hibrit MCU'lar, bu sorulara
geleneksel iki kategorinin
tek basina sundugundan
farkli yanitlar veriyor.

Ust sinif bir uygulama
islemcisinin tiim ek sistem
yukiini getirmeden

Linux sinifi yeteneklere
ulagmayi saglarken
geleneksel bir MCU'nun
sunabileceginin ¢ok
otesinde islem kapasitesi
sunuyor. Gereksinimlerini

—
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bu ozelliklerle dikkatle
eslestiren tasanimalar,
platform seciminde daha
isabetli kararlar verebiliyor.

URUN HABERLERI

Degisen sinira yeni bakis
Bir zamanlar birbirinden
net bicimde aynilan iglemci
kategorilerindeki uygulama
gereksinimlerinin
yakinsamasi, gegici

bir egilim degil. Ucta

yapay zekd, endiistriyel
Nesnelerin Interneti (loT)
ve baglantil tiiketici
cihazlan yayginlastikca
gomidilii sistemlerin ayni
anda yetenekli, baglantil,
kompakt ve maliyet

etkin olmasi beklentisi
giiclenecek. Geleneksel
MCU ile MPU ayrimi da
giderek zayiflayacak.

Bu degisimi erken fark
eden; islemcileri geleneksel
kategori etiketleri yerine
entegrasyon diizeyi,
yazilim ekosisteminin
kalitesi, tedarik zincirinin
dayaniklihgr ve yasam
dongiisii desteqi

lizerinden degerlendiren
tasanmalar, bugiiniin
taleplerini karsilayan ve
gelecegin ihtiyaclarina
uyum saglayabilen irtinler
gelistirmede daha avantajli
olacak. MCU ile MPU
arasindaki sinir, ihtiyaclar
geregi belirsizlesiyor.
Tasanmda basari, bu
sinirlan korumaya calismak
yerine uygulamanin

gercek gereksinimlerine
odaklanmaktan geciyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67119
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URUN HABERLERI

FINDER, 70 Serisi izleme roleleriyle yatlarda gerilim
dalgalanmalarinin izlenmesini ve kritik ytiklerin
korunmasini destekliyor. LED gostergeli 70.11.8.230.2022
tipi tek fazli role, ana kontrol panolarinda enerji yonetimine
yonelik ayarlanabilir fonksiyonlar sunuyor.

U¢ mod ve koruma fonksiyonlari

70.11 tipi rolede diisiik gerilim, yiiksek gerilim ve pencere
modlari, 6n paneldeki trimmer ve selektor iizerinden
ayarlaniyor. Sinir digi gerilimlerin tespiti; sogutma,
kompresor, iklimlendirme ve diger kritik ekipmanlarin
korunmasina yardimai oluyor. Devreye girmede gecikme
ve hata durumunda kontaklarin agilmasini saglayan pozitif

ROHDE & SCHWARZ, yogun ziyareti trafigine yonelik

QPS Walk500 ile saatte 750 kisiye kadar giivenlik taramasi
sunuyor. QPS Walk2000'in daha kompakt versiyonu,
kisilerin durmadan ve dig giysilerini ¢ikarmadan kontrolden
gecmesini saglyor.

Metal dist nesneleri de algiliyor

Milimetre dalga teknolojisini yapay zeka tabanli
algoritmalarla birletiren sistem; metal, plastik, sivi,
graniil, organik malzeme ve seramikleri algilayabiliyor.
Boylece geleneksel metal dedektorlerinin tespit edemedigi
potansiyel tehlikeli nesneler de belirlenebiliyor.

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE

Ve

Yatlarda Enexji Surekliliqi

70 Serisi le Gerilim
Dalgalanmalarina Kars izleme

glivenlik mantigi korumayi destekliyor. Devreye almada
kilitleme fonksiyonu, besleme kararli hale gelene kadar
yiklerin art arda yeniden ¢alismasini onliiyor. Bu ozellik,
ozellikle jeneratorle beslenen kompresorler agisindan Gnem
tasiyor.

Denizcilik uygulamalarina uygun secenekler

Finder'in denizcilik portfoyiinde Lloyd’s Register ve RINA
onayl ¢oziimler bulunuyor. Daha buyiik uygulamalar

icin Ui fazli roleler; tipine gore diisiik/yiiksek gerilim, faz
kaybi, faz siras, asimetri ve notr kaybini izliyor. Faz sirasi
kontrolii, motorlarin ters yonde calismasina bagl hasarlarin
onlenmesini destekliyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67114

Durmadan Givenlik
Taramas|

QPS Walk500 ile Saatte 750
Kisiye Kadar Kontrol

Stipheli nesnelerin konumu nétr bir avatar lizerinde
isaretlenerek giivenlik personelinin hedefe yonelik ek
kontrol yapmas kolaylastiriliyor. Opsiyonel el maskeleme
ozelligi, cep telefonu, ciizdan ve anahtarlarin taramayi
etkilemeden elde tutulabilmesine olanak taniyor.

Hafif ve acik tasarim, sesli ve gorsel yonlendirmelerle
kullanimi kolaylastiriyor. Yiiksek gecis kapasitesi gerektiren
biyiik etkinlikler iin gelistirilen QPS Walk500, guvenlik
kontroliinde ziyaretci akisinin korunmasina yardima oluyor.

P> Bilgi icin Ref No: 67120



Yapay Zeka Destekli RF
Tensor VNA Ile Daha Hizh Ve Kolay Yiksek Frekans Testleri
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Honor the Past,

~ Engineer the Future

Where innovation begins.

Anritsu

ANRITSU, yeni Tensor™
yapay zeka destekli Vektor
Ag Analizori'nii (VNA) 6-8
Ekim 2026 tarihlerinde
Londra'da diizenlenecek
EuMW 2026da tanitacak.
RF, mikrodalga, mmWave
ve optik bilesenlerin
karakterizasyonuna yonelik
gelistirilen platform; dl¢iim
kurulumundan sonuglarin
yorumlanmasina uzanan
siireci sadelestirmeyi,
operatore bagimhligi
azaltmayi ve geligmis
olciim yeteneklerini
mihendislik kontroliinden
0diin vermeden daha
erisilebilir hale getirmeyi
amacliyor.

Dogal Dil ile Olgiim Ig
Akiglarina Destek

Tensor VNA'ya dogrudan
entegre edilen yapay zeka
asistani, miihendislerin
gelismis RF ve mikrodalga
olcimlerini dogal dil
yonlendirmeleriyle daha
verimli bicimde kurmasina
ve yiiriitmesine yardima
oluyor. Sistem; amplifikator,
mikser, S-parametre,
kalibrasyon, limit ¢izgisi,
SCPIve raporlama gibi

is akislarinda kullaniciya
olcim yardimaisi olarak
eslik ediyor. Bu yaklasim,
karmasik ol¢iim adimlarinin
daha kolay yonetilmesini

saglarken teknik karar
ve olciim kontroliinii
miihendiste birakiyor.

Amplifikator
Karakterizasyonunda
Tek ve Birlesik Kurulum
Tensor, amplifikator
karakterizasyonunda
yeniden yapilandirma
ihtiyacini azaltan birlegik
bir test ortami sunuyor.
Kazan, sikistirma, AM/AM,
AM/PM, toplam harmonik
bozulma (THD) ve iki tonlu
intermodiilasyon (IMD) gibi
temel 6l¢iimler daha az
konfigiirasyon degisikligiyle
gerceklestirilebiliyor. Bu
yapl, 6l¢tim sisteminin
yeniden kurulmasindan
kaynaklanan durus siiresini
ve olciim belirsizligini
azaltmaya yonelik daha
biitiinlesik bir i akisi
saghyor.

Karmagik Mikser
Mimarileri I¢in Esnek
Ol¢iim

Mikser testlerinde Tensor;
doniisiim kayb, izolasyon,
faz senkronizasyonu,

grup gecikmesi ve

kazang sikistirmasi dahil
olmak iizere skaler ve
vektorel karakterizasyonu
destekliyor. Dort dahili
kaynak, sekiz alici,
opsiyonel ikinci LO, Multiple

Source Control ve ozel
olciim sihirbazlar; cok
kademeli mikserlerin

ve birden fazla frekans
planinin daha verimli
bicimde yapilandinlmasina
olanak taniyor.

mmWave Ol¢iimlerinde
Daha Entegre Test Yapisi
Tensor VNA, Anritsu’nun
ve iiciincil taraf tireticilerin
mmWave modiillerine
dogrudan baglanabiliyor.
Bu yaklasim, ek test
ekipmani ihtiyacini
azaltirken genis frekans
kapsamini ve karmagik
test mimarileri icin

esnek kaynak kontroliinii
destekliyor. Sezgisel
carpan ve bolen secimi;
harmonik mikserler ve
frekans carpan zincirleri
gibi yapilarda gelismig
mmWave ol¢iimlerinin
daha sade bir kurulumla
gerceklestirilmesini
amacliyor.

Hassas RF Giic Ol¢iimii ve
Sinyal Uretimi

Anritsu, EUMW 2026'da
ML2439A Power Meter

ile Rubidium MG362x1A
Analog Signal Generator’
birlikte kullanarak

hassas gii¢ 6l¢iimii ve
yiiksek saflikta sinyal
tretimi gerektiren RF ve
mikrodalga test is akiglarini
da gosterecek. Coziim; CW,
modiile edilmis ve darbeli
sinyallerde ¢ok kanall
olcimleri destekleyerek
alicr hassasiyeti, blocking,
OTA dogrulama ve dogrusal
olmayan davranis testleri
gibi uygulamalara yonelik
bir test altyapisi sunuyor.
Kullanim alanlan arasinda
4G, 5G, Wi-Fi/Bluetooth,
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yayinalik, radar, IFF,
havacilik-savunma ve yari
iletken karakterizasyonu
bulunuyor.

URUN HABERLERI

170 GHz'e Kadar Cep
Boyutunda Spektrum
Analizi

Spectrum Master MS2760A,
9 kHz'den 170 GHz'e kadar
stirekli spektrum analizi
yetenegini ultra tasinabilir,
USB ile beslenen bir
yapida sunuyor. Dogrudan
baglanti mimarisi, yiiksek
frekanslarda kayiplara
neden olabilen uzun ve
maliyetli kablolara olan
ihtiyaci azaltarak 6l¢iim
noktasini test edilen
cihaza yaklastinyor.

Bu taginabilir yapi,
mmWave teknolojilerinin
laboratuvardan iretim
sahasina kadar farkl
ortamlarda incelenmesine
olanak saglyor.

5G ve 6G Icin RIS

Saha Performansi
Degerlendirmesi
Anritsu, TMYTEK is
birligiyle 5G ve gelecekteki
6G aglarina yonelik RIS
(Reconfigurable Intelligent
Surface) saha performansi
degerlendirmesini de
sergileyecek. Anritsu
ME786xA VNA ve
PhaseLync™ teknolojisinin
TMYTEK XRifle Dynamic
RIS ile bir araya getirildigi
¢0ziim; radyo yolu
karakterizasyonunun
gelistirilmesini, sinyal
kalitesinin iyilestirilmesini,
enerji tiiketiminin
azaltilmasini ve giivenilir
ag kurulum siireclerinin
hizlandinlmasini hedefliyor.

P> Bilgiicin Ref No: 67110

ENDUSTRI
DUNYASI
TURKIYE




‘22

REKLAM INDEKSI

Emikon Otomasyon 7
Escom Power Arka Kapak
Esit 3

Leontek On Kapak ici
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Makinenize konusmay!
nasil 6gretirsiniz

OPTIME - Tak. Calistir. Ongér.

Ekipmanlar online izleyen kablosuz sensérler. Kablosuz sensorlerden aldigi
veriyi buluta aktaran ag gecidi. Veriyi analiz eden dijital servis ve diyagnostik.
Bilgisayarya da akilli telefon ile takip edilebilen erken ariza teshisi.

Hizli montaj, kolay kullanim, diisiik maliyet.

www.schaeffler.de/optime

P> Bilgi icin Ref No: 66444
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ESCOM

Enhanced Solutions
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SENSOR COZUMLERI

SENSORLERE OZGURLUK
DAYANIKLI &
@ (ABLOSUz GUVENiLiR
%2\ GERCEK
BATARYASIZ ZAMANLI VERI

oa)
wn
o
~
°
3
=
L
7}
3
=
=
=
=)

SICAKLIK

‘QB

BASING AKUSTIK

SICAKLIK + BASING | ViBRASYON + SICAKLIK SICAKLIK + BASING +

ViBRASYON

W@ W@

TAK
VE
UNUT

Veriye
kesintisiz
erigim !

O

Bakim
maliyetlerini
diisiiriir

Durug
stirelerini
azaltir

4

Verimliligi
arttinir

7/

Siirdiiriilebilir
coziimler
sunar

|Denizcilik |PetroI&Gaz |Rafineriler |Tekstil |Madencilik |Glda |(}imento |0tomotiv



